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摘 要

本研究主要是針對所收集之廢TFT-LCD(Thin flim Transistors Liquid crystal display)面板，利用不同方法包括：(1)酒精超音波

震盪; (2)高溫灼燒; (3)液態氮浸泡; (4)破碎研磨; (5)單軸抗壓壓碎; (6)雙輪滾壓; (7)氫氧化鈉浸漬溶蝕等，來分離回收面板中之

玻璃基板、偏光膜、彩色濾光片、銦金屬及液晶等組成材料。根據本研究結果顯示廢LCD面板中玻璃基板、偏光膜、液晶

及銦之平均重量組成分別為76.95%、21.63%、0.92%及0.03%。另根據本研究之最佳成果得知，將初步碎裂後之LCD面板

在6N氫氧化鈉，固液比0.02(0.5 g /25ml)，溫度70℃，浸漬時間1小時之浸漬條件下，可同時將廢LCD面板中之液晶、偏光

膜、彩色濾光片與玻璃基板完全分離，並可將其中之銦金屬100%溶蝕於浸漬液中，而此含銦浸漬液經以鹽酸調整其pH值

至8後，可將浸漬液中約60%以上之銦金屬予以沉澱回收。

關鍵詞 : 液晶顯示器、面板、銦、資源回收
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